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Die Leiterplatte z-meic V4 ist in den letzten 5 Jahren und etwa 8 Layoutversionen standig verbessert und optimiert
worden. Es werden nur einfach zu bestiickende Bauelemente in Durchsteckmontage (Through Hole Technology
(THT), keine SMD-Bauelemente) verwendet. Auch in der Bezug auf Kosten und Beschaffung der Bauelemente
wurde auf einfache und preiswerte Lésungen gesetzt.

Die Bezeichnungen der Bauelemente und die dazugehdérigen Werte (wie z.B. 10K bei Widerstédnden oder 1uF bei
Kondensatoren) wurden mit auf die Bestiickungsseite der Leiterplatte gedruckt. Dadurch ist es nicht mehr
erforderlich, die Werte der Bauelemente in der Bestlickungstabelle zu suchen.



2410512 G

R2
" 5 H16
Uk w25Q6% P 12 U3 .8 v
P o
SR SRC s
FLASH-SPI FLASH-12C -
ETE FY118 . 1ufF _5-2

R6 s

TP3_Do|
mP3_Di|
TPl D.EI

Stand: 12.07.2022

-
-
[
L]
—-
- M
y &
=
= 'm
T
“ g5
- Of
‘o
-
a
r

z-meic Vb » ¢ 4
DS3|RXD  _DS&4|TXD
'._’ o g ’-.- e

L, g
DSaTwAD

An dieser Stelle einige weitergehende Hinweise.

Soll die vorliegende Leiterplatte auch in einer qualitativ hochwertigen Art und Weise bestiickt werden, sollten
folgende Punkte zusatzlich beachtet werden:

jede ordentlich entwickelte Leiterplatte hat eine Hauptbetrachtungsrichtung (siehe Bilder der Leiterplatte)

die 2. Betrachtungsrichtung ist immer rechts von der Hauptbetrachtungsrichtung

alle Bauelemente bei denen eine Poolung nicht erforderlich ist (wie z.B. Widerstdnde und ungepoolte
Kondensatoren), werde so bestiickt, dass die aufgedruckten Werte auf den Bauelementen (bei Widerstanden ist es
der Farbcode) von der Hauptbetrachtungsrichtung aus von links nach rechts lesbar sind

ist die Ausrichtung der Bauelemente senkrecht gilt das Gleiche fiir die 2. Betrachtungsrichtung von rechts

Diese Hinweise und die beiden Bilder von der unbestlickten un der bestiickten Leiterplatte sollten fiir erfahrene
Elektroniker reichen die Leiterplatte sauber bestlicken zu kénnen.

Beispiel fur eine schrittweise Bestlickung der Leiterplatte
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Bestiickung der Widerstéande

Es ist durchaus vorteilhaft, die Bestlickung der Leiterplatte mit den Widerstédnden zu beginnen. Sie liegen flach auf
der Leiterplatte (die Bestlickung wird noch nicht von gréReren Bauelementen behindert), sie sind einfach zu
bestlicken und haben die gréRte Anzahl an Bauelementen (es geht also schnell voran).

Bei der Bestiickung sollte die im 1. Abschnitt beschriebene Ausrichtung der Widersténde (Strichcode von links nach
rechts lesbar) beachtet werden.

Bestiickung der Dioden
Danach kénnen die Dioden folgen.

Dioden sind gepoolte Bauelemente. Hier muss die Ausrichtung der Kathode und Anode beachtet werden.



Bei der vorliegenden Leiterplatte zum z-meic sind alle Dioden so angeordnet, dass die Kathode links und die Anode
rechts ist. Die Kathode ist gut an dem Strich erkennbar. Der Strich auf der Leiterplatte (linke Seite) muss mit dem
Strich auf dem Bauelement (ebenfalls auf der linken Seite) Ubereinstimmen.

Bestiickung der Leuchtdioden (LED)
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Auch Leuchtdioden (LED) sind gepoolte Bauelemente. Hier muss die Ausrichtung der Kathode und Anode beachtet
werden.

Zur Orientierung eine kurze "Eselsbriicke": Die Kathode ist kurz und geht in das Quadrat.
Bestiickung der restlichen Bauelemente (ohne RESET-Taster)
Nach den Leuchtdioden kénnen nun die restlichen Bauelemente (ohne RESET-Taster) bestiickt werden.

Bestiicken der ICs mit Sockel?



Fir die Schaltkreise ATMEGA32A, Z80CPU, SRAM 128KB, W25Q64 und 24LC512 habe ich Sockel bestiickt. Das
ist zwar nicht notwendig, erleichtert aber das Wechseln der Bauelemente bei Defekt oder wenn eine neuere
Variante der Leiterplatte bestlickt werden soll. Das soll jeder selber entscheiden, vor allem da die Sockel auch
einige Cent kosten. Mdglich ware auch (so mache ich es) die erste Leiterplatte mit Sockeln zu bestiicken, die
Bauelemente zu testen und weitere Leiterplatten ohne Sockel mit den getesteten Bauelementen zu bestiicken.

Bestiicken der Leiterplatte vorerst ohne RESET-Taster

Wahrend des Bestlickens der Bauelemente wird viel Lottinktur benétigt, die die Riickseite der Leiterplatte verklebt.
Es ist anzuraten die fertig bestiickte Leiterplatte mit Spiritus abzuwaschen. Damit der mit Kolophonium getrankte
Spiritus nicht in den RESET-Taster lauft und ihn verklebt, sollte dieser erst nach der Reinigung bestiickt werden.
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